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重大项目进展之二 （总13期）
“32位高性能嵌入式CPU开发”项目通过验收、鉴定
由我校信息学院承担的“863”计划“32位高性能嵌入式CPU开发”重点项目，2004年2月20日通过了以“863”信息领域超大规模集成电路设计重大专项专家组组长严晓浪教授为验收组长的专家组验收。专家组一致认为该项目的7级流水线结构CPU芯片THUMP-107工作频率>400MHz，这是目前我国工作频率最高的CPU芯片，其中采用面向对象建模方法实现的软硬件协同设计与验证平台，以及片上联合调试技术具有重要创新，THUMP CPU与国际主流嵌入式CPU兼容，具有很好的应用推广前景。
该项目2002年7月1日正式启动，此后经过调研、设计、编码、测试综合、优化、主板开发，终于有所突破。2003年4月7日接受了国家“863”项目专家小组的年度检查，11月13日又接受了中国工程院的中期检查。THUMP-107采用0.18um 1P6M CMOS工艺，是一款32位高性能、低功耗的嵌入式CPU芯片。与国际著名的MIPS公司主流4k系列CPU兼容。THUMP-107在支持MIPS I，II 指令集基础上，增加了DSP、多媒体信息处理、网络信息处理、SIMD等类型的指令。THUMP-107的一次流片成功，加之采用自动综合工艺达到了400MHz以上的水平（MIPS公司同档次产品工作频率约为166MHz～280MHz）。除了表明其体系结构设计的先进性以外，还与自主研发的一系列实用的软硬件协同的CPU与SoC设计、开发与验证工具有重要关系。其自主研发的CPU开发板已经出口欧美洲十余套。

THUMP-107研制成功，表明我校已走到了我国CPU研发的前列，在系统总体设计、软硬件协同的开发与测试环境、EJtag调试等方面达到了国际先进水平。
同时，该项目成果也于2004年2月18日，通过了教育部主持的技术鉴定。鉴定委员会一致认为，THUMP CPU总体设计技术达到国际先进、国内领先水平。该成果得到了“863”计划重点项目和清华大学“985”计划重点项目的支持，并拥有自主知识产权，可以以软核、硬核和CPU芯片形式应用于SoC和嵌入式系统开发。
龚克副校长出席了鉴定会，教育部科技司谢焕忠司长、科技部高新技术及产业化司李武强副司长、信息产业部原电子信息产品管理司等部委领导参加鉴定会，并在会上发表了讲话。他们认为，清华CPU的研制成功，是勇于攀登高峰、大胆进行机制创新的成果，体现了扎实肯干的治学精神，并殷切希望清华团队再接再厉，做出更大贡献。
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